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钢化玻璃
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二次注塑



跌落测试

电子产品结构损坏各个因素权重

调查发现，超过80%的手机损坏是由跌
落或撞击直接或间接引起的。
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•分析目的
缩短开发周期

减少开发成本

（能够有效的减少产品改模、试制以及进行
相应物理测试的时间及成本）

•分析准备
清晰定位分析目标

准确了解分析结构

根据可利用的时间、资源确定实际可
行的目标的方法

根据实际的运行环境确定求解策略

根据时间、精度和计算成本选择单元
类型，确定单元数量

开始动手前，就考虑最后的结果要求

参考物理测试环境，同样可利用专业分析软件对手机结构进行数值分析测试，验证手机结构的强度，
并根据计算的分析结果，得出相应的优化改进方案。





可对手机六个面以及四个顶角分别
进行跌落分析。

根据分析结果需要作出如下判断：
 外壳及触摸屏等是否发生破坏
 内部有无破损
 是否有脱落的部件
 是否有功能性损坏



静压及扭转分析的目
的在于研究手机整机
及其部件的抗变形能
力。



如今广泛应用于移动
设备的康宁大猩猩玻
璃其强度及抗摔能力
已十分优秀，但是同
样的LCD模块，亦需
要合理的结构设计给
予支持。



随机
振动
分析

正弦
振动
分析

模态分析

手机振动测试就是模拟手
机在运输、安装及使用环
境下所遭遇到的各种振动
环境影响，用来确定手机
是否能承受各种环境振动
的能力。





对于金属接触弹片疲劳耐久大多
根据物理测试得出，其测试标准
各公司略有不同。













以边界节点的移动为设
计变量，最小化应变能
密度为设计目标，进行
形状优化，改善弹片的
屈服状况和正向力，为
工程设计人员指明结构
优化方向，





进行拓扑优化，寻找材料的最佳分
布位置，达到减重的目的 优化结果

结构工程师参考优化
结果对结构重新进行
设计。



以肋条的的厚度及高度为设计变量，以
提高结构的刚度为优化目的，对肋条的
形状进行优化。




